CLEARFIL™ S BOND PLUS

Bitte lesen Sie sich vor der Anwendung dieser Produkte die Gebrauchsanweisung sorgfaltig durch.

Direkte Restauration mit lichthartendem Komposit

Folgen Sie den Standardverfahren flir Feuchtigkeitsregulierung, Kavitatenpraparation und
Pulpaschutz.

BOND auf die Adhasivflache Mit sanftem
auftragen. Luftstrom trocknen.™

Komposit auftragen,
Lichtharten. 2 lichthérten und fertigstellen.

" Die gesamte Kavitdtenwand ausreichend trocknen, bis sich das BOND nicht mehr bewegt.
Verwenden Sie einen Absauger, um ein Verlaufen des BOND zu verhindern.
2 siehe auch die Bedienungsanleitung des Lichtpolymerisationsgerates.

ADHASIVE




Stumpfaufbau und Stiftzementierungen mit CLEARFIL™ DC CORE PLUS
Folgen Sie den Standardverfahren fiir Feuchtigkeitskontrolle und Wurzelkanalvorbereitung und probieren Sie den Stift ein.

Uberschiissiges BOND mit
einer Papierspitze entfernen
BOND auf die gesamte Mit sanftem Luftstrom und erneut mit sanftem
Behandlung der Stiftoberfléche. Adhasivoberfldche auftragen.  trocknen.” Luftstrom trocknen.

n Filr Glasfaserstifte: Fiir Edelmetallstifte*:
>~ l 1)Phosphorsaure auf- \\ l Metallprimer auftragen

tragen, 5 Sek. warten, und mit Luftstrom

abspiilen und trocknen. trocknen.
2)Silanhaftvermittler oder die Fiir Nicht-Edelmetall-
. Mischung von BOND und 2 stifte*: BOND auftragen
ACTIVATOR auftragen und mit I und nach 5 Sek. mit
sanftem Luftstrom trocknen. Luftstrom trocknen.
* Falls erforderlich, vor der Anwendung mit Aluminiumoxid-Pulver * Die gesamte Adhdsivoberflache ausreichend trocknen, bis
sandstrahlen. das BOND sich nicht mehr bewegt. Verwenden Sie einen

Absauger, um ein Verlaufen des BONDs zu verhindern.

PASTE sowohl von lingual

Stift einsetzen und PASTE als auch labial (bukkal)
gemaB Gebrauchsanweisung PASTE um den Stift herum gemaB Gebrauchsanweisung
Lichthérten. PASTE einbringen. hérten. auftragen. lichthérten. *

* Siehe auch Bedienungsan- *Nach der Lichthdrtung mehr
leitung des Polymerisations- als 6 Minuten warten, wenn
gerates. die Dicke der PASTE gréBer

ist als die angegebene Poly-
merisationstiefe.





